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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月6日(2011.1.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を処理するためのチャンバにおいて、
　処理空間を画成するチャンバ包囲体と、
　上記処理空間に配設された基板支持体と、
　上記基板支持体に配設され、上記基板の周辺で上記基板を支持するように構成されたエ
ッジリングと、
　上記基板を加熱するように構成された第１の加熱源と、
　上記エッジリングを加熱するように構成され、上記第１の加熱源とは独立して制御でき
る第２の加熱源と、を備えるチャンバ。
【請求項２】
　上記第２の加熱源は、固定ヒーター、レーザーヒーター、輻射ヒーター、伝導加熱源、
抵抗ヒーター、誘導ヒーター及びマイクロ波ヒーターのうちの１つである、請求項１に記
載のチャンバ。
【請求項３】
　上記エッジリングの熱特性を測定するように構成されたリング熱プローブを更に備える
、請求項１または２に記載のチャンバ。
【請求項４】
　上記第１の加熱源及び第２の加熱源は、上記チャンバ空間を加熱するように構成された
輻射加熱源の独立制御可能なゾーンである、請求項１から３のいずれか１項に記載のチャ
ンバ。
【請求項５】
　上記エッジリングの方へ冷却ガスを向けるように構成されたガスジェットを更に備える
、請求項１から４のいずれか１項に記載のチャンバ。
【請求項６】
　チャンバ空間を画成するチャンバ本体と、
　上記チャンバ空間に配設され、処理すべき基板と上記基板の周辺近くで熱的に結合され
るように構成された温度制御エッジリングと、
　上記基板の表面を主として加熱するように構成された第１の加熱源と、
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　上記温度制御エッジリングを主として加熱するように構成された第２の加熱源と、
を備える急速加熱処理チャンバ。
【請求項７】
　上記温度制御エッジリングの熱特性を測定するように構成されたリング熱プローブを更
に備える、請求項６に記載の急速加熱処理チャンバ。
【請求項８】
　上記温度制御エッジリングを冷却するように構成された冷却装置を更に備える、請求項
６または７に記載の急速加熱処理チャンバ。
【請求項９】
　上記第２の加熱源は、固定ヒーター、レーザーヒーター、輻射ヒーター、伝導加熱源、
抵抗ヒーター、誘導ヒーター及びマイクロ波ヒーターのうちの１つである、請求項６から
８のいずれか１項に記載の急速加熱処理チャンバ。
【請求項１０】
　上記第１の加熱源及び第２の加熱源は、上記チャンバ空間を輻射加熱するように構成さ
れたランプアセンブリの独立制御可能なゾーンである、請求項６から９のいずれか１項に
記載の急速加熱処理チャンバ。
【請求項１１】
　ターゲット温度へと基板を均一に加熱するための方法において、
　第１の加熱源に接続された処理チャンバに上記基板を配置するステップと、
　上記基板の周辺をエッジリングに熱的に結合するステップと、
　上記第１の加熱源で上記基板の表面を加熱するステップと、
　上記ターゲット温度とは異なるリング温度に上記エッジリングを維持するステップと、
を含む方法。
【請求項１２】
　上記リング温度に上記エッジリングを維持するステップは、第２の加熱源で上記エッジ
リングを加熱する段階を含み、上記第１の加熱源及び第２の加熱源は、独立制御可能なも
のである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　パージガスを使用して上記エッジリングを冷却するステップを更に含む、請求項１１ま
たは１２に記載の方法。
【請求項１４】
　熱プローブを使用して上記エッジリングの温度を測定するステップと、
　上記熱プローブによって測定された上記エッジリングの温度に従って上記第２の加熱源
を調整するステップと、を更に含む、請求項１１から１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　上記リング温度は、上記ターゲット温度とは約１０℃から約１５℃異なる、請求項１１
から１４に記載の方法。
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